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Registro 6-3720
|dentificacion

Institucion
Museo Regional de La Araucania de Temuco

Numero de registro
6-3720

N2 de inventario

2336.256

Clasificacion

Antropologia, Arqueologia y Etnografia - Utensilios, Herramientas y
Equipos

Coleccidn

Arqueoldgica

Objeto
Metawe

Nombre alternativo
Jarro (arqueoldgico y etnografico)

Dimensiones
Alto 11.6 cm - Peso 195.9 cm

Técnica / Material

Ceramica

Ubicacion

En depdsito - Museo Regional de La Araucania de Temuco

Descripcion
Vasija simétrica de forma globular de estructura restringida con cuello

hiperboloide de perfil inflectado. Labio redondeado, borde evertido, cuerpo
esférico, base concava. Superficie pulida, posiblemente con engobe rojo.

Estado de conservacion
Regular

Contexto
Area cultural primer nivel
Chile

Area cultural segundo nivel
Centro-Sur

Nombre sitio
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https://www.surdoc.cl/registro/6-3720
http://www.tesauroregional.cl/terminos/2581
http://www.tesauroregional.cl/terminos/2562
https://www.aatespanol.cl/terminos/300235507
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Km. 20 Licanco Chico

Localidad
Licanco Chico

Comuna
Padre Las Casas

Temporalidad
Periodo Alfarero Temprano

Proyecto de investigacion
By Pass Temuco

Nombre responsable
Carlos Ocampo

Cultura arqueoldgica
Complejo Pitrén

Referencias documentales

Ocampo, Carlos; Mera, Rodrigo y Rivas, Pilar: Cementerios Pitrén en el By
Pass de Temuco pp. 1465-1472 en Actas 42 Congreso de Antropologia,
Tomo Il, 2001

55.pdf

Cipres Consultores Ltda.: Informe final "Plan de Salvataje Arqueoldgico By
Pass Temuco" sitios Km. 15y 20 pp. 236, Santiago, 2001

Gestion
Adquisicion
Forma de ingreso
Resolucion CMN
Fecha de ingreso

2001

Registradores
Andrea Ponce Laval, 2011-08-02
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https://www.surdoc.cl/sites/default/files/library_file/55_0.pdf

% SURDOC

(1} SURDOC / Centro de Documentacién de Bienes Patrimoniales

www.surdoc.cl 3 Fecha / 2024-05-05



